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摘要(译)

一种高频处理器，是在装有挡环(13)的可挠性鞘(2)的前端安装有高频刀
(10)，其由第一、第二电极构件(11、12)构成，第一电极构件(11)由基端
侧的粗径部(11a)和前端侧的细径部(11b)构成，第二电极构件(12)的内面
侧形成为阶梯结构。为了使高频刀(10)分2级突出，滑块(5)由第一驱动部
(20)及第二驱动部(21)、联动构件(22)构成，在联动构件的长孔(22a)中插
通有连结用螺钉(28)，紧固该连结用螺钉，使第一、第二驱动部(20、21)
间成为连结状态，在第二驱动部中螺合插有用以将第二驱动部固定保持
在主体轴(4)上的紧固螺钉(29)。在进行切开和剥离这2种处理时能够将高
频处理机构从可挠性鞘突出的长度分别调节为最佳的长度。
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